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Forenklar
hanteringen,

Okar produktiviteten
och spar pengar

tt lodpastor maste hallas kylda

under transporterna ar ett val-

kant problem i elektronikbran-

schen. Det handlar inte enbart
om kostnaderna for kylférpackningen och
frakten utan ocksd om problematiken med
variationer i leveranskedjans kvalitet. Val
framme hos mottagaren maste vanlig lod-
pasta forvaras i o—10°C tills den anvands i
produktionen. | genomsnitt kan lodpastor
forvaras svalt i upp till sex manader innan
de maste kastas eftersom kvaliteten inte
kan sakerstallas langre.

Nar lodpastan kommer till produktions-
linjen maste den knddas och vdrmas till
rumstemperatur innan den kan bearbetas
i screentryckaren. Den hér processen ar
negativ for flodet eftersom starttiden kan
vara upp till 24 timmar. Lodpastors hallbar-
het varierar och de flesta tillverkare kastar
for sakerhets skull resterna av lodpastan i
slutet av varje arbetsskift. Tryck- och om-
smaltningsegenskaper dr ocksa omraden
déar processtekniker kraver en forbattring.

Monteringsspecialister krdaver bly- och
halogenfria lodpastor som ger en konstant
pastadverforingseffektivitet vid ytforhal-
landen &verstigande 0,6 och ett omsmalt-
ningsbeteende som vid komponenter av
typen 0201, 01005 och 0,3 mm CSP saker-
stédller en god koalescens och ett utvidgat
processfonster.

EFTER FYRA ARS UTVECKLING och ndstan
1000 iterationer finns nu varldens forsta
temperaturstabila lodpasta Loctite GC 10
som bygger pa ett innovativt flussmedels-
system. Detta ger utmdrkt temperatur-
stabilitet vid saval transporter som under
produktionsprocessen. Den bly- och halo-
genfria lodpastan &r stabil ett helt ar vid
26,5°Cochenmanadig4o°C.

Loctite GC 10 finnsisamma kornstorlekar
som vanlig lodpastaityp 3, 4 och 5. Det ror
sig ocksa om en SAC305-legering och fluss-
medlet ar klassificerat som ROLo enligt
ANSI/)-STD-004.

Temperaturstabiliteten forbattrar kon-
sistens och tillforlitlighet vid tryckning
och ger en kostnadssankning eftersom all
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Av lan Wilding,

lodpasta kan anvdnds. Nér lodpastan for-
varas vid rumstemperatur krdvs det ingen
starttid varfor tillverkaren kan maximera
saval flodet som produktionshastigheten.
Lodpastan kan appliceras pa stencilen och
bearbetas direkt efter 5ppningen.

Under bearbetningen i maskinen behal-
ler lodpastan sin stabilitet och sina robusta

The Electronics Group inom Henkel

lan Wilding har arbetat i elektronikindustrin sedan han tog en master-
examen i kemi 1996. Han har sysslat med produktutveckling pa
Multicore Solders och Henkel KGaA & Co med VOC-fria flussmedel,
blyfrilodpasta, konforma ytbehandlingar och ingjutningsmaterial.
Idagleder han en utvecklingsgrupp pa Henkel for lodpasta.

tryckegenskaper under en ovanligt ldng
tidsperiod. Pastan kan ligga still pa sten-
cilen i 16—72 timmar och anvandas 8-24
timmar. Det gar att spara pengar genom
att pastan kan vara kvar i stenciltryckaren
vid arbetsskiftets slut och sedan anvdndas
igen ndsta dag utan att kvaliteten forsam-
ras. Nyttjandegraden i produktionslinjen

Forbattrad Forbadttrad Forbdttrad Forbdttrad
tryckprocess: stabilitet: aterflodesprocess: pastahantering:

Hallbarhet Stabil pa stencilen
>8timmar i produktionslinjen:

3 dagarvid 8o

procent RL
Livslangd Pastans stabilitet: 12
pastencilen ganger battre dnvanlig
>16 timmar
Hogt flode Okad stabilitet vid héga

vid sma tvarsnitt
béattre dnvanlig

Forbattrad
transportlogistik

Branschledande
inom pastadver-
foringseffektivitet

Branschkrav pa lodpasta.

temperaturer: 100 ganger

Utmadrkt koalescens
for komponenterna
0201 0ch 01005
samt 0,3 mm pitch

Forbattrad pas-
tanyttjandegrad
pa produktions-
linjen

Efter 3 dagarvid 8o
procentRHsesingen
minskad vatning vid
lang forvarmningsfas

Inget skrotning
av pastaldngrei
slutetavarbets-
dagen

Minimal slumping
vid 182 °C

Kylforvaring
krdvsinte langre

Branschens blankaste
lodfogarvid langa
aktiveringstider

Kyltansporter
kravs inte ldangre

Egenskaper Aktuell teknologi | Temperaturstabil
pasta

Kornstorlekar

Legering

Flussmedel

Forvaring:

Stabilitet vid 26,5 °C

Stabilitet vid 40°C

Process:

Hallbarhet

Aktiveringstemperatur (omsmaéltning)
Nyttjandegrad av pastan pa produktionslinjen

Starttid

Typ3, 4 Typ3, 4,5
SAC305 (97S0) SAC305 (9750)
ROLo ROLo

1manad 1ar
1dag 1manad
1—-4 timmar 24 timmar
150-180°C 150—200°C
75 procent 95 procent
4—24 timmar otimmar

Den nya temperaturstabila pastan finns i olika typer. Precis som for vanliga lodmaterial ror det sig
om en SAC-legering, vars stabilitet och prestanda emellertid uppvisar stora skillnader gentemot de

nuvarande pastorna.
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med Loctite GC 10 ligger dver 95 procent i
jamforelse med genomsnittet pa ca 75 pro-
cent forvanlig lodpasta.

Prov med olika aperturformer och -stor-
lekar har visat en extremt jamn och effektiv
overforing av pastan. Det géller dven vid
den minsta komponentgeometrin och efter
mer an 24 timmars stillestand i tryckaren.
Det gjordes tryck med 0201-, 01005- till 0,3-
mm CSP-komponenter samt olika aperturer
(kvadratiskt, rektanguldrt, cirkelformigt,
avrundat rektanguladrt). Ytférhallandena
strackte sig fran 0,66 till 1,2. Oberoende
av Oppettiden forblev pastadverférings-
effektiviteten stabil och materialvolymen pa
paddarnanadde CpK-varden pa 6ver 2,00.

Dessutom blir dessutom omsmaltnings-
fonstret bredare vilket dr ett av de viktigas-
te kraven fran produktionsteknikerna. Ma-
terialet erbjuder stabilitet med avseende
pd omsmaéltningsbeteende och koalescens
pa savil linjara profiler som pa sddana med
langa férvarmningsfaservarvid temperatu-
rernakan ligga pa 150—200°C.

Vidare reducerar Loctite GC1orisken for att
det bildas lodpérlor oberoende av omsmalt-
ningsprofilen och sakerstaller en utmarkt
vatning pa svara ytor sdsom CuNiZn som ofta
anvands vid rf-skarmningar. Slutligen uppnas
lika blanka [6dfogar som med tenn/bly-l6dfo-
garidentidigare generationen.

MANGA KUNDER Over hela vdrlden har provat
materialet inom ramen for betatester och ar
begeistrade dver prestanda. Brian Steelglo-
ve, ordférande pa Accelerated Assemblies,
ett EMS-foretagilllinoisi USA, sager sa hér:

—-Vart forsta prov med Henkels nya
temperaturstabila lodpasta Loctite gav
fantastiska resultat. Vi kunde kéra online-
processer i upp till tva dagar, utan att om-
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abila lodpastan

oammptcncerzs | owes | w2

{aperture circular,
0.21 mm)

Loctite GC 10 mdjliggdr en extremt jamn, stabil och effektiv dverforing av pastan vid olika stencil-

aperturer och -storlekar.

{rounded rectangle
0.179mm x 0,155mm)

{rectangle 0.75mm x
0.70mm)

Loctite GC 10 bildar hégblanka l6dfogar, vars utseende liknar lodfogar med tenn/bly-legeringar.

smiltningsbeteendet paverkades pa nagot
sdtt, trots att lodpastan exponerades un-
der en lang tid. Darmed behdver man inte
fundera pd om materialet dr anvandbart
eller inte — det dr anvandbart! Pastan ar
dessutom val tryckbar och med anledning
av den prognostiserade nyttjandegraden
pa produktionslinjen, utgar vi fran att vi
kommer att reducera materialsvinnet be-
tydligt, samtidigt som vi kan uppna en ut-
markt processkapacitet.

X1A0 TONG, VD pd Hangzhou Digit Techno-
logy i Hangzhou i Kina, har utvdrderat den
nyalodpastan.

—Loctite GC 10 dr en produkt med god
tryckbarhet, blanka l6dfogar och bra kon-
troll med avseende pa bildandet av lodpar-
lor och vdtningsegenskaper, sdger han. Det
som imponerar mest pd oss dr den mycket
langa hallbarheten, som gor att vi kan redu-
ceravarakassationskostnader. |
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